1. Tutorial PCB Design mit Target 3001 fiir Clogging Monitor
PAN, 2. Aug. 2022

Der Clogging Monitor fir den 3D-Printer siehe UFO-Doctor
bendtigt einen PCB Design mit eigenen Bauteilen und angepassten Gehausen.

Von Target wird ein kostenloser Download fur Privatanwender angeboten:
https://ibfriedrich.com/de/index.html#download

Zu den vielen einzelnen Themen werden von Target Tutorials angeboten, z.B.
Platinenumriss — TARGET 3001! PCB Design Freeware ist eine Layout CAD Software|

Support, Tutorials, Shop (ibfriedrich.com)

Jedoch ist die Software recht komplex, viel Geduld und Ubung erforderlich!
Die Kapitel 2 bis 8 sollen zeigen, wie man Schritt um Schritt zu Erfolg kommt.

Konstruktion 3D Velleman Display

Arduino NANO mit Stacks

DC Jack mit 3D-Gehause

Phone Jack mit 3D-Gehause

Bauteile verbinden mit Labels ohne Linien auf Schaltplan
Platine zeichnen

Test mit vier neuen USER Bauteilen

Clogging Monitor Target File
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3D Ansicht links 3D Ansicht rechts



https://ufo-doctor.ch/?select=Clogging%20Detector%20for%203D%20Printer
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Platinenumriss
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Platinenumriss
https://ibfriedrich.com/de/index.html#download
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Ebene 16 Oberseite (auch fur SMD!)

Prufung CTRL+ F1

T Projekt pritfen -

Schaltplan Platine
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[ Signal Zeichnung
Kurzschluss
Fatsoher Fisf
el e Fet
Pin richt angeschiossen

Klemmenbelegung

[ISignal-Logik
[ Mur Inputs
(] Offener Input
[ Mehrere Dutputs
[ Power ahne Supply
[ ehmals Supply
[JREF ohne Mamen
[[]Zweiter REF benitigt

[IBauteile
[]Bauteiname doppelt
[ Bautei veraket
[ Bautel unbekannt

ProjektBeoiganisation

War dern Priifen ist &5 oft 1atsam eine

Leiterbahnen
Falsch angeschiossen
Abstandsverletzung / Kurzschluss
Leiterbahn zu dinn
Signal nicht ferlig gerautet
Unangeschiossene Polygon-Inseln
[ Masse nicht als Linien [Unterbrechung?]
[ Leiterbahnsegment schief
[] Briicke fehltim Schaiplan
[ Leiterbabn auf Ebene 100

Gehduse

[ Lidtpunkt fehit

Anschluss fehlt

Gehause fehit

Gehduse zeissen

{iberlappung von Gehdusen

[ Liste generierter Bautsile
Toleranz %

[1Bohiungen
[ Bahroch zu diinn
Fiestiing zu diinn
Bohrung zu nahe
[] SMD-Pad mit Bohiung
Langloch zu schmal

Al Liste anzeigen

Reorganisation durcheuihien (75 cpeoles prifen

Prifung Ok!

255 Jom

Mindest-GroBen:
Leiteshahn-Breite:
0.254 mm

Abstand znischen
einzelnen Signaler:
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Bohrloch-Durchmesser.
3043 mm
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Stike des Festings
bei Lotpunkten
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Abstand zwischen
einzeinen Bohnungen
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0127 mm

[] Sonderebenen

Gridhe der Fehler-Marker

1.000001 mm

Fehler als Pleile

Abbrachen Hife

Nicht gepruft werden hier:

- Bohrloch zu dunn: Nicht notwendig fur Via
von Ebenen 16 zu 4

- Bohrloch fehlt: Nicht notwendig bei
unbenutzten Vias.

- Lotpunkt fehlt: Nicht notwendig bei
unbenutzten Vias.

- Langloch: Minimal 0.889, ok fur Hersteller?
Sonst auf 1.00 setzen

Speisung: 7.5V, 358 mA
Arduino 5V Out: 4.87 V, | out 340 mA
Velleman an 5 V Arduino: ca. 300 mA.

Temperatur Anstieg im Inneren des
Clogging Monitors: von 25 zu 31 Degree
Celsius, also ok




